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ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ НИОК(Т)Р

Приложение к ИК

	РТО
	РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
	01. Номер государственной регистрации

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


02. Наименование научно-технической продукции (объекта разработки, технологии и т.п.) 

	Теоретический расчет оптимального широкополосного акустооптического взаимодействия в анизотропных кристаллах 


	03. Область применения продукции (коды рубрик ГРНТИ)

	
	
	.
	
	
	.
	
	
	
	
	
	.
	
	
	.
	
	
	
	
	
	.
	
	
	.
	
	
	
	
	
	.
	
	
	.
	
	


04. Краткое описание научно-технической продукции (до 500 знаков)

	Разработаны теоретические основы расчета комплексных амплитуд и интенсивностей ультразвуковых полей в пьезоэлектрических кристаллах тригональных сингоний YZ – среза, а также расчета амплитудно-частотных характеристик широкополосных акустооптических дефлекторов на ультразвуковых волнах со сканирующей угловой диаграммой направленности. Выполнен теоретический анализ эффективности возбуждаемых встречно - штыревым преобразованием объемных ультразвуковых мод от параметров распространения с учетом пьезоэффекта и коэффициента электромеханической связи в одноосных кристаллах. Проведены численные расчеты на основе YZ – среза кристалла LiNbO3 и показана возможность частотной перестройки акустооптического дефлектора с шириной полосы более 875 МГц.


05. Технические преимущества. Научно-технический уровень (по отношению к лучшим отечественным и зарубежным аналогам (прототипам)
	Авторы предлагают использование системы ВШП для возбуждения объемных ультразвуковых волн заданного диапазона частот, так как их нанесение на поверхность кристалла являются высокотехнологичным. При этом провалы в частотном спектре ВШП преобразователя в сильных пьезоэлектриках могут восполняться всеми нечетными гармониками. В качестве среды взаимодействия планируется применение одноосных кристаллов высокого оптического качества с большой величиной электромеханической связи и с явно выраженным пьезоэффектом. При широкополосном акустооптическом взаимодействии Исполнитель предлагает учитывать частотные спектры продольных и сдвиговых УЗ волн, которые могут частично перекрываться на высоких частотах, компенсируя эффект затухания ультразвука в кристалле. 


06. Экономические преимущества

	______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________



07. Ожидаемый результат применения. Перспективные рынки (перечислить)

	Результаты исследования позволят установить оптимальную геометрию широкополосного акустооптического взаимодействия в одноосном кристалле с заявляемыми Заказчиком параметрами. Будут изложены рекомендации и предложены схемные решения для создания акустооптической ячейки (АО модулятора) с заданными характеристиками. 

Перспективные рынки: твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты (широкополосный акустооптический преобразователь в системах спектрального анализа высокочастотных сигналов), приборы на квантовых эффектах.


	08. Код вида продукции 
	Т
	Е
	Х
	Н
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


09. Сведения об апробации продукции  (конференции, выставки, публикации, иное)
	__публикации____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________



10. Код степени готовности (стадии освоения) продукции 
	И
	Д
	Е
	Я
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


11. Влияние на окружающую среду. Экологичность

	___Не влияет


12. Наличие необходимой инфраструктуры, производственных площадей 

	_Не требует_____
_________________________________________________________________________________________


13. Форма использования продукции разработчиком (заказчиком)

	____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________


14. Форма передачи прав и предложения по сотрудничеству 
	14.1 Код объекта прав 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.2 Код формы передачи прав
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	14.3 Код вида предложений по сотрудничеству
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


15. Предлагаемые условия партнерства 

	15.1 Объем вложений со стороны партнера (млн. руб)
	
	15.2 Срок окупаемости (лет)
	


16. Графическое отображение объекта 
	16.1 Код типа электронного носителя 
	
	
	16.2 Имя файла
	
	
	
	


17. Правообладатели 

	Краткое наименование правообладателя 
	ОКФС
	ОКПО
	УНП

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


18. Лица для контактов

	Должность
	Фамилия, инициалы
	Код учен.степени
	Код учен. звания (должн., статуса)
	Тел.
	e-mail

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	__@____________

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	__@____________

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	__@____________

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	__@____________


	19.
	Подтверждаем, что предоставляемые сведения
	НЕ ИМЕЮТ ОГРАНИЧЕНИЙ
	
	для открытой публикации в электронных
и печатных изданиях и в сети Интернет

	
	
	ИМЕЮТ ОГРАНИЧЕНИЯ
	
	


	20. Подписи
	Фамилия, инициалы
	Код учен. степени
	Код учен. звания
(должн., статуса)
	Подпись, печать
	Телефон
	e-mail

	Рук.организации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	М.П.
	
	__@________

	Рук. реж.-секр.службы 

(заполн. при необходимости)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	М.П.
	
	__@_______

	Отв.исполн. (научн. рук.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	__@_______

	Отв. за подг.док-в
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	__@_______


	21. Документы проверил и принял 

	
	
	
	____. _____. 20__

	Должность
	Фамилия, инициалы
	Подпись 
	Дата



